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摘要(译)

本发明提供一种EL显示面板的制造方法，可以更稳定地对形成有EL元件
的显示基板元件面进行封装。将具有层压有机电致发光(EL)元件而形成
的元件层(2)而构成的显示基板(3)的元件面，予以粘合于预先涂布有粘合
剂(5)的封闭用玻璃(4)上。该粘合是对于以围绕显示基板(3)的元件层(2)
的形状而涂布的粘合剂(5)的粘合面，施加压力以使该间隙到达预定值
后，进行紫外线照射而使粘合剂固化。此时，设置有不会因该压力的施
加而关闭的开口部(8)，并在完成给定间隙的粘合之后，使该开口部(8)封
闭，而完全将显示基板(3)的元件面封装。
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